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2024
由中国半导体行业协会主办，北京赛

迪出版传媒承办的第二十一届中国国际
半导体博览会（IC China 2024），于2024
年11月18-20日在北京国家会议中心圆
满闭幕。

本 届 博 览 会 以“ 创 芯 使 命 · 聚 势 未
来”为主题，组织了包含开幕式与主旨论
坛在内的4场重要活动、1场高峰论坛、7
场 主 题 论 坛 、3 场 专 题 活 动 、2 场 主 题 边
会，展区面积达到3万平米，吸引了长江存
储、华虹、晶合、长鑫存储、华润微、华大九
天、华为、北方华创、上海微电子、华天科
技、通富微、江丰等国内领军企业，东京精
密、卡尔蔡司、英特尔、美光等外资企业，
来自8个国家20余个地区的500余家品牌
企业亮相展会。

展会概况



观众数据分析
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同期活动

场开幕式及主旨论坛

第二十一届
中国国际半导体博览会开幕式暨主旨论坛

第六届全球IC企业家大会 半导体产业前沿与人才发展大会

集成电路产教融合大型研讨会

百日招聘半导体专场活动

�

个主题论坛�

个主题边会�

个高峰论坛� 个专场活动�

人工智能及大模型芯片论坛

“智存未来”先进存储协同创新论坛暨先进存储
供应链高质量发展交流会

2024半导体装备技术创新与应用论坛

先进封测创新发展主题论坛

宽禁带半导体产业链融合创新发展分论坛

AI“芯”机遇，并购“芯”篇章投融资论坛

IC专精特新企业产业蝶变与资本布局大会

中国半导体产业国际合作论坛（巴西、东南亚）

中韩企业家交流会



IC China作为我国半导体行业的年
度重大标志性活动，已连续成功举办20
届。本届IC China由赛迪传媒承办，突出
国际化、专业化和市场化的特色，在企业
参展规模、活动内容设置、产业链覆盖面
等方面创下记录。开幕式的启动仪式拉开
了IC China 2025的帷幕。伴随着推进新
型工业化、发展新质生产力的步伐加快，
我们有理由相信，2025年我国半导体产
业将迎来更加广阔的发展前景。

媒体声音
央级媒体30余家，专业媒体30余家，行业媒体近百家



部分参与企业

*Logo排序不分先后顺序


